
物品等又は役務の名称及び数量 契約担当の氏名 契約締結日 契約金額(円) 契約方法 備考

半導体デバイスパラメータ・アナライザ拡張オ
プション一式

学長　吉本昌広 R6.7.23
キーサイト・テクノロジー株式会
社

東京都八王子市高倉町9番1号         13,820,840 一般競争（1社）

契約の相手方の氏名及び住所

　　国立大学法人京都工芸繊維大学における契約情報の公表に関する事務取扱要領に基づき、本学が行った契約の情報（随意契約のうち、本学の行為を秘密にする必要があるもの及び本学会計規程第３８条第１項第４号
に該当するものを除く支出原因契約）を本表のとおり公表する。（政府調達に関する協定が適用される契約にあっては官報に、工事関係契約にあっては文部科学省文教施設企画部施設企画課契約情報室のホームページに
それぞれ掲載しているので、本表からは除いている。）


